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一、關於會議 

2025 年 01 月 11 日至 01 月 02 日於 國立中山大學 國研大樓 

敬啟者  鈞鑒： 

     台灣生醫電子工程協會(TWEMBA)在交通大學前校長吳重雨終身講座教授的號召帶領

之下，獲得學界、研究單位、與業界人士的群策群力支持，於 2008 年創設成立。台灣生醫電

子工程協會宗旨為：結合生物、生命科學、醫學、法律、管理與科技工程等各方面的專業人

才，創造生醫產業交流平台，共同研究開發生醫電子工程科學、技術及其應用，並加強國際

間產業科技交流，以促進台灣生醫電子產業的發展。為鼓吹各界投入生醫電子工程領域之研

發，並建立生醫電子技術交流平台，台灣生醫電子工程協會(TWEMBA)邀請學界/醫界/研究單

位來共同舉辦生醫工程應用研討會(SEMBA)。 

    台灣生醫電子工程協會(TWEMBA)自 2011 年開始舉辦生醫工程應用研討會(SEMBA)，迄

今已經過十屆。第十三屆 SEMBA 研討會由國立中山大學承辦。於 2025 年 01/11 ~ 01/12 在國

立中山大學 國研大樓舉行。本研討會目標擬成為跨生醫電子與工程研究領域之旗艦級會議，

兼具教育、研發、產業應用與國際交流之功能，以激發台灣生醫電子產業之創新發展，提昇

臨床醫療應用之效能。本研討會預計參加之人數可達一百人，將以專題演講以及論文發表的

方式進行，並邀請國內外專家學者與學生報名參與。在兩天的會期中，除上述議程外，大會

亦將安排學研單位的動態/靜態展覽及研發團隊介紹等活動，以擴大產學合作與產業交流之機

會，並為業界及在校師生建立溝通管道。 

    SEMBA 為微電子學門所支持舉辦的技術研討會議，也因為會議跨醫學與工程領域的屬性，

需要非常多醫界朋友的支持，更需要微電子領域的夥伴們給予最有力的支持與贊助。您的每

一份捐款與贊助，都將會謹慎妥善用於此次 SEMBA 大會的推展、規劃、與舉辦上。來自您的

支持，是大會成功舉辦的關鍵，如承蒙貴單位首肯贊助支持，2025 第十三屆 SEMBA 相關的

大會網站、手冊、海報均會放上貴單位之 LOGO，以感謝各界的熱情支持與協助。在此，也懇

請各位好朋友大家一起協助邀請生醫、電子、工程相關企業、學研單位一起加入我們生醫創

新研究發展的行列。  

    由於政府補助極為有限，歷年來大會經費多仰賴廠商贊助來補助學生之經費，因此懇請 

貴公司仍能繼續熱心參與及贊助。我們再次以最誠摯的心，竭誠歡迎您屆時撥冗蒞會指導。 

台灣生醫電子工程協會 創會理事長 吳重雨 
台灣生醫電子工程協會 現任理事長 林伯剛 

2025 SEMBA 大會主席 林哲信、莊承鑫 
秘書長 吳怡慧 

  共同敬上 
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二、贊助項目 

1.贊助大會活動 

等級 捐款贊助金額 提供內容 

無 1 萬元以上 於大會海報、手冊、網站…等相關文宣品印製貴公司之商標圖

示。 

金 5-10 萬元 ※於大會海報、手冊、網站等相

關文宣品印製貴公司之商標圖

示。 

※台灣生醫電子工程協會常年會

員資格一年。 

一名代表人員之免費註冊。  

10(含)-15 萬元 兩名代表人員之免費註冊。  

15 萬(含)以上 三名代表人員之免費註冊。  

白金 30 萬(含)以上 ※於大會海報、手冊、網站等相

關文宣品印製貴公司之商標圖

示。 

※台灣生醫電子工程協會永久會

員資格。 

1.三名代表人員之免費註

冊。 

2.大會手冊一頁公司文宣。  

備註：註冊費包含會議期間餐點、大會手冊  

2.攤位贊助 

贊助項目 

基本攤位 
攤位大小 2m*1m*2.5mH / 單位 

金額 NT$30,000/單位  

地點 國立中山大學國研大樓 1樓 

日期 2025年 1月 11日至 12日 

攤位選位方式 依照秘書處收到贊助回函表日期排序選位 

標準攤位 
配備 

標準攤位 1個： 

1. 長桌一張(150*60cm) 

2. 座椅兩張 

3. 插座一個 

4. 招牌一面 

5. 投射燈兩個 

贊助展覽攤位廠商權益: 

✓ 每單位提供參加名額 2 名 (提供午餐) 

✓ 大會網頁內會有貴公司 logo，並有連結到貴公司網站 

✓ logo 列於大會手冊上之大會贊助商致謝欄 
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攤位平面圖 
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三、贊助回函 

贊助廠商資料（表一） 

廠商全名   負 責 人   職  稱   

統一編號   地 址 
郵遞區號 

  

  

承 辦 人   職 稱   聯絡電話   

E-mail   傳真號碼   

贊助類型 □1.贊助大會活動 金額:_________ □2攤位贊助（3萬元） 

匯款帳號 玉山銀行新竹分行 0060-940-005377     戶名:社團法人台灣生醫電子工程協會 

請勾選 收據開立：□大會收到支票後寄出收據      □預開收據請款用 

收據細目：□捐款         □參展          

免費註冊人員名冊（人數請依贊助類型，如表格不敷填寫，請另附表列） 

姓  名 職  稱 性 別 e-mail 手機 備     註 

            

            

 備   註 ★請 貴公司提供 LOGO 電子檔（ai 檔）以製作大會網頁、手冊等 

 

贊助廠商資料（表二） 

參展軟硬體設備需求 

1. 預估需用電           W。 

2.  

  

請於登記贊助一個月內將贊助金額匯入指定銀行帳戶（最晚請於 2024 年 12 月 10 日前付清），並於

匯款後當日將電匯單 E-mail 至 

聯絡人： 何小姐 

電話：02-29101782 

E-mail：semba2025kh@gmail.com 


